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Изобретение относится к электронике, в частности к получению коаксиального микропровода.  
Способ изготовления коаксиального микропровода включает предварительное изготовление заготовки, нагрев в 
процессе протягивания ее через печь сопротивления и формирование микропровода. Заготовка содержит коаксиально 
расположенные две вакуумированные стеклянные ампулы, кольцевой промежуток между которыми и полость 
внутренней ампулы заполнены навесками из металлического или полуметаллического, или полупроводникового 
материала. Навески, размещенные в кольцевом промежутке между ампулами и в полости внутренней ампулы, могут 
быть из разных материалов. 
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